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Entek Leiterplatten - Leiterplatte mit Passiviertem Kupfer

Entek Leiterplatte

Passiviertes Kupfer ist eine unserer angebotenen Varianten der Oberflachenbehandlung bei
Leiterplatten, welche die Bedingungen der bleifreien Technologien erflllt. Organische
Passivierungsschichten der Firma Ormecon, OMN 7100 (organischer Metallnanofinish)
bieten einen I6tbaren Oberflachenschutz von Leiterplatten, durch eine rein organische
Oberflachenbehandlung. Es besteht im organischen nanometallen Polyanilin und bildet eine
dinne, gleichférmige und glatte Oberflache.

Bei SMD Bestiickungen mit feinen Strukturen kommt diese Technologie 6fter zum Einsatz.
Da die organische Schicht 100 - 200um dinn ist, ist diese auf Kratzer, oder Abreiben
anfdllig und deshalb ist sie eher flr die Leiterplatten-Verarbeitung bei
Bestiickungsautomaten geeignet, wo ein Verkratzen unserer passivierten Kupfer
Leiterplatten minimal ist.
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